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Warunki przechowywania obwodéw drukowanych

1. Zalecane warunki przechowywania odwodow drukowanych to:

e opakowania szczelnie zamkniete prézniowo, wilgotnos¢ ponizej 50% i temperatura
pokojowa.

2. Czas przechowywania:
e 6 miesiecy dla obwodédw wykonanych na laminatach z TG 135 (standard),
* 4 miesigce dla obwoddéw wykonanych na laminatach z wyzszym niz 135 TG.

3. Przy nieszczelnych opakowania lub gdy minie okreslony czas przechowywania, zalecane
jest wygrzewanie ptytek:
e obwody wykonane na laminatach z TG 135 - wygrzewanie nalezy przeprowadzi¢ 24
godziny przed montazem;
e obwody wykonane na laminatach z wyzszym TG - wygrzewanie nalezy przeprowadzi¢ 8
godzin przed montazem.

Warunki wygrzewania:
e TG 135-3 godziny w temperaturze 130 st.C,
e TG wyisze niz 135- 3 godziny w temperaturze 140 st.C.
W przypadku suszenia prézniowego z préznig okoto 50 mbar, temperatury suszenia mozna
obnizy¢ o 20 st.C.
Podany czas wygrzewania to czas minimalny i w zaleznosci od budowy ptytki, czy warunkow
narazenia ptytek na dziatanie wilgoci, moze by¢ wydtuzony.

Zgodnie z normg IPC 4552A Dostawca zapewnia odpowiedni poziom lutownosci dostarczonych
obwoddw drukowanych przez 12 miesiecy od momentu dostawy obwoddéw do Zleceniodawcy
(lub od momentu udostepnienia obwodéw do odbioru w przypadku odbioru wtasnego przez
Zleceniodawce). Po uptywie tego okresu odpowiedzialnos¢ Dostawcy za wszelkie problemy
wynikte podczas procesu montazu elementdéw elektronicznych na dostarczonych obwodach
jest wytaczona.

Obwody przechowywane niezgodnie z powyiszymi zaleceniami dostawcy nie s3 objete
gwarancja.



